Montageanleitung

HEATKILLER® CPU Rev3.0 Wit I LLITI

quality cooling equipment

Die HEATKILLER® CPU Rev3.0 - Serie setzt neue Malstdbe im Bereich Leistung, Qualitat und
Montagefreundlichkeit. Die Entwicklung der neuen High-End Prozessorkihlerfamilie wurde

konsequent auf die aktuellen CPU-Generationen ausgerichtet.

HEATKILLER® LC

HEATKILLER® LT

HEATKILLER® CU

Abmale (LxBxH)

60 X 59 x 17mm

60 X 59 x 17mm

60 X 59 x 17mm

Gewicht 1409 1409 390g
Material (Boden/Deckel) CU/POM CU/POM CU/CU
Material (Halterung) Edelstahl Edelstahl Edelstahl
Anschlisse G YaZoll G Y Zoll G YaZoll
Temperaturfest bis 80T 80C 95T

AMD LGA 754 /939 / 940 / AM2(+) /AM3(+)
INTEL LGA 775/ 1156 / 1155/ 1366 / 2011

1. Montage auf Sockel 775/ 1155/ 1156 / 1366

\ 1.1 Montage des CPU Kiihlers \

Kompatibel zu

Im Laufe die Erstinstallation muss das Mainboard ausgebaut werden, fur nachfolgenden CPU -
Wechsel ist ein weiterer Ausbau nicht mehr erforderlich. Vor der Installation des HEATKILLER CPU-
Kuhlers ist der Prozessor gleichmaflig mit einer Warmeleitpaste zu versehen. Die Montage erfolgt
analog zur untenstehenden Abbildung, dabei ist zu beachten, dass die mitgelieferten
Unterlegscheiben nicht vergessen werden. Nach der Befestigung der vier Abstandshalter kénnen
diese mit einem Ringschlissel (GréRe 7) angezogen werden. Die Schrauben (M4x25) werden nun mit
einer Druckfeder versehen und in den Abstandshalter geschraubt. Alle vier Schrauben sind
gleichmaflig (Uber Kreuz) und ohne Kraftaufwand einzuschrauben. Nahere Angaben zur
Einschraubtiefe (X) entnehmen Sie bitte der Federkrafttabelle.

Achtung: Bei einigen Sockel 1366 Mainboardtypen muss der Kuhlkdrper um 90° gedreht montiert
werden, damit die Kondensatoren (linksseitig neben dem CPU-Sockel) den Kuhler nicht beriihren.
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1.2 Montage der Watercool Backplate auf Sockel 775  (optional erhaltlich)

Statt der beim HEATKILLER® CPU Rev3.0 mitgelieferten M4 Schrauben, werden die Abstandshalter
in den Gewinden der Backplate fixiert. Zum Lieferumfang der Sockel 775 Backplate gehért ein X-
férmig zugeschnittenes Isolationsmaterial. Dieses muss unbedingt zwischen Mainboard und Backplate
gelegt werden. Nach erfolgreicher Montage muss der Watercool Schriftzug zu lesen sein.
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1.3 Montage der Watercool Backplate auf Sockel 1155 /1156 (optional erhaltlich)

Statt der beim HEATKILLER® CPU Rev3.0 mitgelieferten M4 Schrauben, werden die Abstandshalter
in den Gewinden der Backplate fixiert. Im Lieferumfang der Sockel 1155/1156 Backplate befinden sich
vier hohe Unterlegscheiben, diese missen an der Mainboardunterseite zusammen mit der
beiliegenden Isolierung angebracht werden. Nach erfolgreicher Montage muss der Watercool
Schriftzug zu lesen sein.
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1.4 Montage der Watercool Backplate auf Sockel 1366  (optional erhéaltlich)

Statt der beim HEATKILLER® CPU Rev3.0 mitgelieferten M4 Schrauben, werden die Abstandshalter
in den Gewinden der Backplate fixiert. Der Sockel 1366 Backplate liegen vier rote Distanzringe bei,
diese missen zwischen die Mainboardunterseite und der Backplate montiert werden. Nach
erfolgreicher Montage muss der Watercool Schriftzug zu lesen sein.
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2. Montage auf Sockel 2011

Vor der Installation des HEATKILLER CPU-Kihlers ist der Prozessor gleichmafRig mit einer
Warmeleitpaste zu versehen. Die Schrauben (M4x35) werden nun mit einer Druckfeder versehen und
in die auf dem Mainboard vorhandene Backplate geschraubt. Alle vier Schrauben sind gleichmagig
(Uber Kreuz) und ohne Kraftaufwand einzuschrauben. Néhere Angaben zur Einschraubtiefe (X)
entnehmen Sie bitte der Federkrafttabelle.

Hinweis: Bei der allerersten Montage sind die Schraubenlécher vom Sockel u.U. noch mit einer
Isolationsfolie verdeckt. Hier kann beim DurchstoRen dieser Folie ein Knackgerausch auftreten.
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3. Montage auf Sockel 754 / 939/ 940 / AM2(+) /| AM 3(+)

Vor der Installation des HEATKILLER CPU-Kihlers ist der Prozessor gleichmaRig mit einer
Warmeleitpaste zu versehen.

Die Montage erfolgt analog zur untenstehenden Abbildung. Die Schrauben werden mit einer
Druckfeder versehen und in die Backplate geschraubt. Alle vier Schrauben sind gleichmaRig (tber
Kreuz) und ohne Kraftaufwand einzuschrauben. Nahere Angaben zur Einschraubtiefe (X) entnehmen
Sie bitte der Federkrafttabelle.

Falls die Backplate nicht herstellerseitig mit dem Mainboard verklebt wurde, kann dieses auch im
Nachhinein mit doppelseitigem Klebestreifen durchgefiihrt werden. Mit Hilfe der Klebestreifen bleibt
die Backplate auch nach der Demontage des Kiihlers in Position.
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Federkrafttabelle 100N 150 N 200 N 250 N
INTEL (alle Sockel) 23,0 21,3 20,5 19,6 18,7
AMD (alle Sockel) 16,0 14,3 13,5 12,6 11,8

Entscheidend fir die Kihlleistung ist die Anpresskraft, als Empfehlung dient die nachstehende
Tabelle. Die Einschraubtiefe (X) wird, wie in der Grafik beschrieben, ermittelt. Am besten eignet sich
dazu ein Messschieber. Das MaR wird von der Oberseite der Schraube bis zur Oberseite der
Halterung gemessen. Wir empfehlen eine Anpresskraft von 200N.

4. Nachtragliche Umristung auf einen anderen Sockel

Ihr HEATKILLER® CPU Rev3.0 kann nachtraglich
auch auf einen anderen Sockel umgeristet werden.
Zu diesem Zweck sind UmrUstkits separat erhaltlich.

Zuerst muss die Bodenplatte entfernt werden. Dazu
missen die 6 Inbusschrauben (SW 2,0) auf der
Unterseite des Kihlers geldst werden. Danach ist der
Blick auf das Innenleben Ihres HEATKILLER® CPU
Rev3.0 frei. Im nachsten Schritt I6sen sie die 4 Inbus-
Madenschrauben in den Ecken des Kuhlers. Der
dafir bendétigte Inbusschliissel (SW 1,5) gehdrt zum
Lieferumfang des Umristkits. Dadurch werden die
Halterungen geldost und konnen herausgezogen
werden. Setzen Sie anschlieBend die neuen
Halterungen ein und ziehen sie die Madenschrauben wieder fest. Beachten Sie bitte, dass die
glanzende Edelstahlseite der Halterung in Richtung der Anschlussseite des Kiihlers zeigt. Ziehen Sie
danach die 4 Madenschrauben wieder fest. Nun kénnen Sie die Bodenplatte wieder montieren.
Achten Sie dabei unbedingt darauf, dass die Dusenplatte und der O-Ring wieder korrekt sitzen. Sollte
die Diisenplatte verkanten kann die Bodenplatte irreparabel beschadigt werden. Uberpriifen Sie
dringend vor erneuter Inbetriebnahme des Systems den Kuhler auf Dichtheit.

5. Konfiguration fur Ein- oder Mehrkernprozessoren

(betrifft nur LGA775)

Die neue HEATKILLER® CPU Rev3.0 — Serie (auf3er LC-Version) kann einfach auf die verschiedenen
CPU-Typen umgestellt werden. In der Regel sind alle Kihler schon entsprechend vorkonfiguriert.

Die steckbare Verteilerplatte aus Kunststoff sorgt bei LGA775 Quadprozessoren (zb. Intel Core 2
Quad), die aus zwei Dualprozessoren bestehen, fir eine optimale Anstrémung.

Bei Prozessoren, die nur aus einem Die aufgebaut sind (zb. Core i3, i5, i7, Phenom, Bulldozer), ist die
Verteilerplatte nicht notwendig.

Die Verteilerplatte wird einfach mittels einer schmalen Zange in den Aufnahmeschlitz
(Kuhleroberseite, im mittigen Anschlussgewinde) gesteckt, bzw. wieder entfernt.

6. Allgemeine Hinweise

Alle Kihler der HEATKILLER® CPU Rev3.0 — Serie haben einen definierten Ein- und Auslass. Der
Eingang befindet sich immer zentral in der Mitte des Kiihlers.

Wir empfehlen demineralisiertes bzw. entionisiertes Wasser (destilliertes Wasser) als Kihimedium zu
verwenden. Zum Algenschutz kann handelsubliche Zitronenséure verwendet werden, ein Ausbreiten
von Algen wird so wirkungsvoll verhindert.

HEATKILLER® sind Produkte von Watercool e.K
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